
2025臺日半導體供應鏈暨人才培育研討會 

台日半導体サプライチェ－ン及び人材育成セミナー 

Prospects for Taiwan-Japan Semiconductor Supply Chain Development and Talent Cultivation Seminar 

時    間：2025年 9月 12日 (星期五) 上午 9時 30分（9:00報到） 

地    點：南港展覽館一館 505AB會議室（台北市南港區經貿二路 1 號 5樓） 

主辦單位：中華民國東亞經濟協會、國際半導體產業協會（SEMI） 

協辦單位：台日半導體科技促進會 

人    數：100人（教室型） 

議    程：                                                 中日語同步口譯 

時間                             內容 

09:00-09:30 報到 

09:30-09:40 

(10 分) 

開幕致詞 

中華民國總統府國策顧問兼中華民國東亞經濟協會顧問 何美玥 

國際半導體產業協會全球行銷長暨臺灣區總裁 曹世綸 

09:40-09:50 

(10 分) 

貴賓致詞 

前經濟部部長˙台新新光金控獨立董事   王美花 

台日半導體科技促進會代表 

09:50-10:30 

(各 20分) 

主題演講 1：半導體產業發展 

台方：優貝克科技股份有限公司總經理  吳東嶸 

日方：日商瑞穗銀行台北‧台中‧高雄分行總經理  大西 武仁 

10:30 -11:10 

(各 20分) 

主題演講 2：人才培育 

台方：國立陽明交通大學副校長兼產學創新研究學院院長  孫元成 

日方：熊本大學副校長  大谷 順 

11:10 -11:20 

(10分) 
Coffee Break 

11:20 -11:50 

(30分) 

專家座談：台日分工共築半導體供應鏈˙加強半導體人才培育 

主持人：國際半導體產業協會全球行銷長暨臺灣區總裁 曹世綸 

與談人： 

台方：崇越科技股份有限公司集團副董事長 賴杉桂 

   國立陽明交通大學副校長兼產學創新研究學院院長  孫元成 

日方：Mr. Genichi Tanaka, DVCon Japan 大會主席（Advantest - Principal    

      Strategist, Corporate Planning） 

      熊本大學副校長  大谷 順 

      日商瑞穗銀行台北‧台中‧高雄分行總經理  大西 武仁  

11:50-12:00 

(10分) Q&A 

12:00 散會 

 

司儀：黃俊國秘書長 


